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Einleitung

* Was haben wir bis jetzt gelotet
— PrGIBE (vorgeatzt, ,normale Bauteile’)
— Private Projekte

* Was/Wie werden wir [6ten

— Eigene entworfene Platine
— Evtl. SMD l|6ten!



Materialien

Lotkolben(-station),
verschiedene Spitzen

Lotzinn

— Verschiedene
Metallsorten u.
Flussmittel

Bauteile
— DIP/DIL, SO

Entlotpumpe(/-litze)




Der Lotvorgang

* Erhitzen von Platine und
Bauteil

* Zugabe des Lotzinns

— Flussmittel wird
freigesetzt

* Maximale Dauer: 5s
— Zerstorung v. Bauteilen

— Oxidierung des Zinns



Das Entloten (Pumpe)

Spannen der Pumpe

Erhitzen des Lots und der Platine
Absaugen des fllssigen Lots
Wiederholen wenn notig



Das Entloten Il (Litze)

* Litze:
— Geflecht aus Drahten
— In Flussmittel getrankt

* Erhitzen von Platine, Lot
und Litze

* Mit heilder Litze Uber
Lot streichen

— Litze bindet Lot
(Kapillarwirkung)




Loten von SMDs

* Verschiedene Techniken

— Handl6ten
* Schwierig (BauteilgroRe zu klein)
* Einfacher verfligbar (keine besonderen Materialien)

— Reflow (Ofen)

* Genauer, dadurch eher erfolgreich
* Umstandlich!



Entloten von SMDs

* Verschiedene Techniken:
— Die einfache Variante (gesamtes Bauteil erhitzen)

* Bauteil unbrauchbar, dafiir einfaches abnehmen
— Chip-Quik (Flussmittel, spezielles Lotzinn)
e Zerstorungsfrei, aber teuer

— Die ,Zahnarzt-Methode’ (Pins erwarmen, dann
hebeln)

* Bauteil wahrscheinlich zerstort, dafur billig



Quellen

* Bilder: www.reichelt.de
www.hobby-bastelecke.de

* Loten/Entloten SMDs: www.mikrocontroller.net

* Entl6ten (Litze): www.wikipedia.de
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